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产品名称 FPC FPC柔性电路板 智天诺

公司名称 深圳市智天诺电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 33515217

联系电话  13410434919

产品详情

FPC线路板具有哪些优点？

1.可挠性

应用FPC软板的一个显著优点是它能更方便地在三维空间走线和装连，也可卷曲或折叠起来使用。只要
在容许的曲率半径范围内卷曲，可经受几千至几万次使用而不至损坏。

2.减小体积

在组件装连中，同使用导线缆比，FPC软板的导体截面薄而扁平，减少了导线尺寸，并可沿着机壳成形
，使设备的结构更加紧凑、合理，减小了装连体积。与刚性PCB比，空间可节省60~90%。

3.减轻重量

在同样体积内，FPC软排线，FPC软板与导线电缆比，在相同载流量下，其重量可减轻约70%，与刚性PC
B比，重量减轻约90%。

4. 装连的一致性

用FPC软板装连，消除了用导线电缆接线时的差错。只要加工图纸经过校对通过后，所有以后生产出来
的绕性电路都是相同。装连接线时不会发生错接。

5.增加了可靠性

当采用FPC软板装连时，由于可在X、Y、Z三个平面上布线，FPC柔性电路板，减少了转接互连，使整系
统的可靠性增加，且对故障的检查，提供了方便。

6.电气参数设计可控性



根据使用要求，设计师在进行FPC软板设计时，可控制电容、电感、特性阻抗、延迟和衰减等。能设计
成具有传输线的特性。因为这些参数与导线宽度、厚度、间距、绝缘层厚度、介电常数、损耗角正切等
有关，这在采用导线电缆时是难于办到的。

7.末端可整体锡焊

FPC软板象刚性PCB一样，具有终端焊盘，可消除导线的剥头和搪锡，从而节约了成本。终端焊盘与元、
器件、插头连接，可用浸焊或波峰焊来代替每根导线的手工锡焊。

8.材料使用可选择

FPC软板可根据不同的使用要求，选用不同的基底材料来制造。例如，在要求成本低的装连应用中，可
使用聚酯薄膜。在要求高的应用中，需要具有优良的性能，可使用聚酰亚薄膜。

9.低成本

用FPC软板装连，能使总的成本有所降低。这是因为：。

10.加工的连续性

由于软性覆箔板可连续成卷状供应，因此可实现FPC软板的连续生产。这也有利于降低成本。

FPC排线有哪些主要原材？

一、FPC排线主要原材

其主要原材料右：1、基材，2、覆盖膜，FPC软板， 3、补强， 4、其它辅助材料。

1、基材

1.1 有胶基材

有胶基材主要有三部分组成：铜箔、胶、和PI，有单面基材和双面基材两种类别，只有一面铜箔的材料
为单面基材，有两面铜箔的材料为双面基材。

1.2 无胶基材

无胶基材即是为没有胶层的基材，其是相对于普通有胶基材而言，少了中间的胶层，只有铜箔和PI两部
分组成，比有胶基材具有更薄、更好的尺寸稳定性、更高的耐热性、更高的耐弯折性，更好的耐化学性
等优点，现在已被广泛使用。

铜箔：目前常用铜箔厚度有如下规格，1OZ 、1/2OZ 、1/3OZ ，现在推出1/4OZ厚度的更薄的铜箔，但目
前国内已在使用此种材料，在做超细路（线宽线距为0.05MM及以下）产品。随着客户要求的越来越高，
此种规格的材料在将来将会被广泛使用。

2、覆盖膜

主要有三部分组成：离型纸、胶、和PI，保留在产品上只有胶、和PI两部分，离型纸在生产过程中将被
撕掉后不再使用（其作用保护胶上有异物）。



3、补强

为FPC排线特定使用材料，在产品某特定部位使用，以增加支撑强度，弥补FPC排线较“软”的特点。

目前常用补强材料有以下几种：

       1.FR4补强：主要成分为玻璃纤维布和环氧树脂胶 组成，同PCB所用FR4材料相同；

       2.钢片补强：组成成分为钢材，具有较强的硬度及 支撑强度；

       3.PI补强：同覆盖膜相同，有PI和胶离型纸三部分组成，只是其PI
层更厚，从2MIL到9MIL均可配比生产。

4、其他辅材

       1.纯胶：此粘合胶膜是一种热固化型酯类粘合胶膜有保护纸/离型膜和一层胶组成，主要用于
分层板、软硬结合板、及FR-4/钢片补强板，起到粘合作用。

       2.电磁保护膜：粘贴于板面起屏蔽作用。

       3.纯铜箔：只有铜箔组成，主要用于镂空板生产。

 

制作一张质地优良的FPC板必须有一个完整而合理的生产流程，从生产前预处理到最后出货，每一道程
序都必须严谨执行。在生产过程中，为了防止开短路过多而引起良率过低或减少钻孔、压延、切割等出
工艺问题而导致的FPC板报废、补料的问题，及评估如何选材方能达到客户使用的效果的柔性线路板。
产前预处理显得尤其重要。

产前预处理，需要处理的有三个方面，这三个方面都是由工程师完成。首先是FPC板工程评估，主要是
评估客户的FPC板是否能生产，公司的生产能力是否能满足客户的制板要求以及单位成本;如果工程评估
通过，接下来则需要马上备料，满足各个生产环节的原材料供给，最后，工程师对:客户的CAD结构图、
线路资料等工程文件进行处理，FPC，以适合生产设备的生产环境与生产规格，然后将生产图纸及MI(工
程流程卡)等资料下放给生产部及文控、采购等各个部门，进入常规生产流程。

单面板制程

开料→ 钻孔→贴干膜 → 对位→曝光→ 显影 →蚀刻 → 脱膜→ 表面处理 → 贴覆盖膜 → 压制 →
固化→表面处理→沉镍金→ 印字符→ 剪切→ 电测 → 冲切→ 终检→包装 → 出货

双面板制程

开料→ 钻孔→ PTH → 电镀→ 前处理→ 贴干膜 → 对位→曝光→ 显影 → 图形电镀 → 脱膜 → 前处理→
贴干膜 →对位曝光→ 显影 →蚀刻 → 脱膜→ 表面处理 → 贴覆盖膜 → 压制 → 固化→ 沉镍金→ 印字符→
剪切→ 电测 → 冲切→ 终检→包装 → 出货

FPC-FPC柔性电路板-智天诺(诚信商家)由深圳市智天诺电子科技有限公司提供。深圳市智天诺电子科技
有限公司（www.fpc313.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。智天诺——您可
信赖的朋友，公司地址：33515217，联系人：李敏。同时本公司（www.fpc313.com）还是从事深圳FPC排
线厂家，深圳FPC打样，深圳柔性线路板的厂家，欢迎来电咨询。
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